Documentacion

La siguiente documentacion sera requerida por dupli-
cado UNICAMENTE para aspirantes aceptados en el
proceso de admisién:

. Formato de solicitud debidamente llenado.

. 4 fotografias tamano infantil.

. Copia del Acta de Nacimiento y CURP.

. Copia de titulo o acta de examen recepcional.

. Copia del certificado de licenciatura

. Curriculum Vitae.

. Carta de exposicién de motivos.

. 2 cartas de recomendacion académica.

. Constancia de examen médico con tipo de san-
gre (IMSS, ISSSTE o SSA).

. Copia de credencial de elector.

. Copia de la CURP.

Estudiantes de tiempo completo deberan cubrir
un monto semestral de $4,500.00

Fechas importantes

Inicio de proceso de admision: Mayo de cada
ano. Inicio de clases en agosto.

Proceso de admision

El ingreso a la maestria tiene tres opciones:

° Aprobar el examen de admision.
° Aprobar el curso propedéutico

° Solicitar por escrito a la jefatura de la DEPI
el ingreso directo por excelencia académi-
ca (promedio minimo de 9.0 en licenciatu-
ra).

El dictamen de aceptacion lo emite el Consejo de
Posgrado de Ingenieria Mecanica, luego de reali-
zar una entrevista a los candidatos

MAYORES INFORMES
Dr. Luis Manuel Palacios Pineda
Coordinador de la Maestria en Ingenieria Mecén.ica
luis.pp@pachuca.tecnm.mx
Mtra. Claudia Guerrero Ortiz -

Jefa de la Division de Estudios de Posgrado e
Investigacion
depi@pachuca.tecnm.mx
Teléfonos: (771) 7113073, 711 35 96,

Akl 31 40, 7185119, /7 IS*33:99
Ext. 4008

Carretera México-Pachuca Km. 87.5 A.P. 276 C.P.
42083, Col. Venta Prieta, Pachuca Hidalgo
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Maestria en Ingenierfa Mecanica

7"7 J{x Plan de estudios

Tiene como objetivo formar investigadores y
tecnoélogos con un elevado y reconocido espiritu

de innovacion, capaces de generar y aplicar el | SEMESTRE | ‘ Il SEMESTRE ‘ ‘ 11l SEMESTRE | ‘ IV SEMESTRE

conocimiento original de manera independiente

al desarrollar o conducir proyectos de investiga- ‘Serninario de Seminario de Seminario de

. . ’ , . , investigacion | investigacion Il investigacion Il
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y dirigir a nuevos investigadores e integrar gru-

pos de investigacion interdisciplinarios. Dinérmica de Métodos
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Programa reconocido por su calidad
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ca para la aplicacion innovadora del conocimien-
Sistema Nacional de Posgrados to en el campo laboral o de investigacion.
, Asignaturas Optativas
Perfil de ingreso
Lineas de Traba] o ,
Disefio mecdnico Fuentes alt. de energia
e Haber egresado de la licenciatura en Ingenie- Rotodindmica Andl. flujo asist. comp.
ria Mecanica o cualquiera otra afin de las li- Flui
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neas de trabajo del programa (disefio y ter- e Tribologia y materiales avanzados Meccnica de solidos Dindmica d
mofluidos). Andlisis dinami térmico de sist Vibraciones mecdnicas indmica de gases
. B * Andlisis dinamico y térmico de sistemas me- T Transferencia de calor
e Tener la capacidad de lectura critica de textos canicos Ingenieria asistida por .
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Temas selectos térmicos

e Tener conocimientos de inglés, lenguajes de Prob. selectos de disefio
programacion y habilidad en el manejo de mé-

todos matematicos.

Sistemas de control

e Mostrar interés en proyectos de generacion y
aplicacion del conocimiento con potencial pa-
ra la investigacion y el desarrollo tecnologico.

e Ser capaz de utilizar nuevos conocimientos,
creatividad y trabajo en equipo para la solu-
cion de problemas tecnoldgicos en la indus-
tria.




